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[ Aluminium Thermoelectric Cooler의 특징 ]

• 당사의 알루미늄 TEC는 HD (High Density) 어셈블리와 다양한 노하우를 기반으로 하며 주로 사이클링 애플리케이션에

중점을 두고 있습니다.

• 외형 치수는 9.0x9.0mm2부터 20x40mm2까지 가능합니다.

• 30W/cm2까지 cooling power density

• HD 기술을 사용하면 TEC 내부에 더 많은 펠릿을 장착하여 냉각 성능을 크게 높일 수 있습니다.

• 당사는 알루미늄 플레이트를 사용합니다. 알루미늄 플레이트는 알루미늄 방열판과 손실을 최소화하며 역학적으로 완벽하게

일치합니다. 따라서 기존 세라믹 플레이트 TEC가 갖고 있는 알루미늄 방열판과의 불일치 및 관련 TEC 손상 위험 문제등이

없습니다. 

• 당사 알루미늄 TEC는 TEC 내부의 고유한 탄성 접착제 사용으로 1백만 사이클사용 횟수에 도달 할 수 있는 내구성이 있습니다.



1MA10 시리즈 TEC 항목 기존 TEC

알루미늄 외부 Plate 세라믹

우수
☞ 알루미늄은 기계 가공이 쉽기 때문에 TEC 냉각 및 고온면은
기존 세라믹으로는 불가능했던 완전히 새로운 방식으로 수정
및 조정할 수 있습니다. 

TEC 표면 가공, 밀링, 장착 나사 및 완전한 3D 프로파일 링도
가능합니다. 평탄하지 않은 표면 냉각에도 금속판을 조정할 수
있습니다.

가공성

우수
☞ CTE와 알루미늄 방열판이 이상적으로 일치.

이것은 장기간 온도 순환을 사용하는 모든 애플리케이션에 완
벽한 조합입니다.

열전도율

세라믹 플레이트 + 알루미늄 방열판 구조

[ Aluminium TEC Vs. Ceramic TEC ]



1MA10 시리즈 TEC 항목 기존 TEC

우수
☞ 기존의 벌크 열전 냉각기 기술과 고급 고밀도 (HD) 펠릿 배치의
고유한 조합을 가지고 있습니다. 

이 조합을 통해 30W / cm2 냉각 전력 밀도에 도달하고 냉각 성능
저하없이 4 배 더 작은 TEC 솔루션을 만들 수 있습니다. 

기존의 40x40mm2 또는 50x50mm2 대신 20x20mm2 크기로
100W 이상의 TEC 냉각 용량 (Qmax)이 가능합니다.

냉각용량

40x40mm2 기준

우수
☞ 최소 1.5M의 작동주기 (최대 5 % ACR 변경을 실패 기준으로
사용)의 중앙값 예측으로 실제 1M 온도주기에 대해 검증 및 테스
트 되었습니다. 

혁신적인 탄성 접착 마운팅과 TEC 어셈블리의 전통적인 납땜의 조
합은 열전 냉각기의 내부 열 기계 응력을 방지
모든 장기 온도 사이클링 장비 설계, 특히 반도체, 레이저 및 광전
자 공학 장비에 최적입니다.

내구성

우수
☞ 용융 온도 Tmelt = 230ºC 및 혁신적인 탄성 접착제로 RoHS 준
수 Sn-Sb 솔더를 사용하여 조립됩니다. 최대 220ºC까지 단시간 처
리가 가능합니다.

안전성

우수
☞ 하기 분석표 참고 바랍니다.

경제성
(전기 소모)





Vs.







[ Thermoelectric Cooler 비교표 ]

제조사 Imax Vmax dTmax Qmax Tmax Th Dim. mm2

(A) (V) (K) (W) (mm)

A사 13.0 28.4 78.0 194.0 200.0 @50ºC 40*40 1,600 

B사 12.5 27.2 77.0 214.0 @27ºC 40*40

TEC-Microsystems 13.6 31.3 67.0 252.1 @27ºC 20*40

1MA10-263-03 13.3 34.3 72.0 271.8 @50ºC 20*40 800

☞ 기술적으로 더 높은 냉각력을 가진 TEC는 더 낮은 전기 에너지를 소비 합니다.

40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W 180W 열량(J/Sec)

타사 11.81 16.29 21.69 35.74 55.26 82.34 146.96 302.80
전기 소모
(W, A*V)

1MA10-263-03 10.94 15.53 18.73 29.21 42.91 60.51 96.60 150.05

1MA10-311-03 10.81 13.91 17.62 26.68 38.2 52.59 80.84 119.67
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40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W 180W 열량(J/Sec)

1MA10-263-03 -8% -5% -16% -22% -29% -36% -52% -102% 전기 소모
감소량1MA10-311-03 -9% -17% -23% -34% -45% -57% -82% -153%
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[ Aluminium Thermoelectric Cooler의 월간 전력량 ]

• 열부하 180W, 24시간 운전, 전력량 요금 100원/kWh 기준

1) 타사 : 302.80W x 24 Hrs x 30일 = 218,016Wh = 218kWh = 21,800원

2) 1MA10-263-03 : 150.05W x 24 Hrs x 30일 = 108,036Wh = 108kWh = 10,800원

3) 1MA10-311-03 : 119.67W x 24 Hrs x 30일 = 86,162Wh = 86kWh = 8,600원



• 칠러당 TEC 100개 사용 기준 월간 운전 비용

1) 타사 : 21,800원 x 100개 = 2,180,000원/월

2) 1MA10-263-03 : 10,800원 x 100개 = 1,080,000원/월

3) 1MA10-311-03 : 8600원 x 100개 = 860,000원/월



TEC Microsystems GmbH사에 대하여,

• 2007 년에 설립 된 하이테크 기업 TEC Microsystems GmbH는 독일의 베를린 Technology Park 

Berlin Adlershof에 위치하고 있습니다. 

열전 기술은이 분야에서 10 년에 걸친 분석, 혁신적인 개발, 제품 설계 및 성공적인 프로젝트를
기반으로 한 당사의 핵심 역량입니다.

• 소형 열전 모듈 (Peltier 소자)을 전문으로하는 TEC Microsystems GmbH는 최첨단 분석 기술을
포함한 혁신과 기술 발전의 선두주자입니다. 

당사의 전 세계 고객은 반도체, 광전자, 통신, 마이크로 전자, 우주항공, 의료 장비 / 건강 관리, 보안
시스템, 소규모 에너지 발전 및 기초 연구와 같은 주요 산업에서 활동하고 있습니다. 

모든 열전 모듈 및 관련 제품은 독일 베를린에있는 ISO 9001 : 2015 인증 시설에서 설계 및 개발되었
습니다.



감사합니다.

티알오 얼라이언스 AP

Email : info@troalliance.com
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